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Anmelder 
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R«.i rti^c,p.m Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlaufigen PrQf ungsbericht, der von der tnit der 
fnternSaien"vo^^^^^^^ beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 

Artikel 36 ubermittelt wird. 

Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 
AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umtassen 

a □ (an den Anmelder und das Intemationale Bum gesandt) insgesamt Blatter; dabel handelt es sich urn 

n Riatter mit der Beschrelbung, Anspruchen undfeder Zeichnungen. die geandert wurderi und diesem Bericht 
SunSlegen S^^^^^^ mit Berlchtlgungen. denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

n o, •• frnhoro RisttPr prsetzen die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 

° SdeS na'?A^fa?sung de^^ e'e Anderung enthalten, die uber den Oftenbarungsgehalt dor 

internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

™ "„ cSSSbtl7Fi?m, «ie im Zuilzlold b.t« das Sequ^zprotokoll an8e9«»» Abschnilt 

802 der Verwaltungsvorschriften). 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten; 
M Feld Nr. I Grundlage des Bescheids 

□ Feld Nr. II Prioritat 

□ Feld Nr. Ill Keine Erstellung eines Qutachtens tiber Neuhelt, erflnderische Tallgkeit und gewerbliche 

Anwendbarkeit 

□ Feld Nr IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

ra c„,H Mr V Bearundete Feststollung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 

m Feld Nr. V B^9~^^™," Anwendbarkeit; Unterlagen und ErklSrungen zur Stutzung dieser Feststellung 

□ Feld Nr. VI Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

□ Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

1 Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur inter nationalen Anmeldung 
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Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE2004/D02413 



Feld Nr. I Grundlaqe des Berichts 



□ internationals Recherche (nach Regein 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale voriaufige Prufung (nach Regein 55.2 und/oder 55.3) 

"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiteri 

1-7 

Anspruche, Nr. 

1-20 

Zeichnungen, Blatter 

15-2/2 



in der ursprunglich eingereichten Fassung 
in der ursprunglich eingereichten Fassung 
in der ursprOnglich eingereichten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll und/bder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 

Sequenzprotokoll 

□ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung; Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): ^ u , 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben). 

attng dar bIS QbTrt^^^^^ in der ursprunglich eingereichten Fassung h.nausgehen 

(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben). 

* Wenn Pun.t 4 zutrifft, konnen einige oder alle aieser Blatter .it der Be.eric.ng 
"ersetzt" versehen warden. 
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Internationales Aktenzeichen 
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Feld Nr V Begrundete Feststellung nach Artlkel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 



Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 



Ja: 


Ansprtiche 


1-20 


Nein: 


Anspriiche 




Ja: 


Anspriiche 


1-20 


Nein: 


Anspriiche 




Ja: 


Anspriiche: 


1-20 


Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Belblatt 



Feld Nr. VIII Bestinrimte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche in 
vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

slehe Beiblatt 



Formblatt PCT4PEA/409(Januar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) ^ 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE2004/002413 



1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : US 2002/086456 A1 (CUNNINGHAM SHAWN JAY ET AL) 4. Juli 2002 

D2 ■ US 6 020 646 A (BOYLE ET AL) 1 . Februar 2000 

D3 : EP 0 886 144 A (STMICROELECTRONICS S.R.L) 23. Dezember 1998 

D4 : US 5 1 64 328 A (DUNN ET AL) 1 7. November 1 992 

D5 ■ US 5 955 771 A (KURTZ ET AL) 21 . September 1 999 

D6 ■ US 6 517 399 81 (ITO NOBUHIRO ET AL) 11 . Februar 2003 



Begriindete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

2 Das Dokument D1 , wird als nachstliegender Stand der Technik angesehen. Es 

offenbart ein Verfahren zum fasten Verbinden von prozessierten Halbleiterscheiben 
(siehe D1, Absatz [0055] und die Abbildungen 1-3), wobei in einem Arbeitsgang 
eines mechanisch festen Verbindens sowohl elektrisch isolierende Verbindungen als 
auch elektrisch leitende Verbindungen zwischen den Halbleiterscheiben hergestellt 
werden; mit zumindest folgenden spezifischen Hauptarbeitsgangen 

- geometrisches Ausrichten der zu verbindenden Scheiben; 

- Zusammenfijgen der Scheiben. 

In D1 wird vorgeschlagen die Scheiben mit Glaslot zu bonden (siehe D1, Absatz 
[0055]). 

Der Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 1 unterscheidet sich von diesem aus 
D1 bekannten Verfahren unter anderem dadurch, daB in Anspruch 1 definiert ist, daB 
auf die Scheiben elektrisch leitende Glaspaste aufgebracht wird. 
Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artlkel 33 (2) PCT). 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, ein Material fur die leitende Verbindung zu finden, das mit den gleichen 
Mitteln und in den selben Arbeitsschritten prozessiert werden kann. Die Aufgabe wird 
mit Verwendung der elektrisch leitenden Glaspaste gelost. 
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INTERNATIONALER VOBLAUFIGER Inlemationales Aktenzeichen 
BERICHTZURPATENTIERBABKEIT PCT/DE2004/002413 
(BEIBLATT) ■ 

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
L5sung beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 
33(3) PCT): 

Die Dokumente D2-D4 offenbaren keine elektrisch leitenden Giaspaste und fuhren 
daher nicht waiter. Die Dokumente D5 und D6 offenbaren zwar elektrisch leitende 
und nicht-leitende Glaspasten die beim Verbinden gleichzeitig prozessiert werden. 
Bei Dokument D5 wird der Glasdeckel eines Chips mit einem Glas-Sockel einer 
Verkapselung verbunden (siehe D5. Abbildung 7C und dazugehorige Beschreibung). 
Im Falle von Dokument 06 werden zwei Scheiben fur ein Display miteinander 
verbunden (siehe D6, Abbildung 11 und Spalte 28, Zeiien 11 -24). Bei keinem von D5 
und D6 wird ein Verfahren zum Verbinden von Halbleiterscheiben beschrieben. Es 
scheint daher nicht naheliegend Verfahrensschritte aus D5 oder D6 mit dem aus 01 
bekannten Verfahren zu kombinieren. 

3 Die selben Uberlegungen treffen auch auf die unabhangigen Anspruche 1 0, 1 1 und 
20 zu. 

Zu-EunktvlU 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

4 Die Anspruche 1 , 1 1 und 20 warden zwar als getrennte, unabhangige Anspruche 
abgefaBt sie scheinen sich aber tatsachlich auf ein und denseiben Gegenstand zu 
beziehen und unterscheiden sich voneinander offensichtlioh nur durch voneinander 
abweichende Definitionen des Gegenstandes, fur den Schutz begehrt wird bzw. nur 
durch die fur die Merkmale dieses Gegenstandes venwendete Terminologie. 

Aus diesem Grund sind die Anspruche nicht knapp gefaf3t und erfullen sie nicht die 
Erfordernisse des Artikels 6 PCT. 

5 Die Merkmale der Vorrichtung in dem Vorrichtungsanspruch 10 werden durch ein 
Verfahren zur Herstellung der Vorrichtung und nicht anhand der strukturellen 
Merkmale der Vorrichtung definiert ("product-by-process claim"). Die beabsichtigten 
Einschrankungen gehen daher im Widerspruch zu den Erfordemissen des Artikels 6 
PCT nicht klar aus dem Anspruch hervor. 
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